
 

Terza tappa • Catania, 4 dicembre 2018 

LABORATORI MECSPE FABBRICA DIGITALE, 
la via italiana per l’industria 4.0 

Con un focus sull’elettronica 4.0, il terzo appuntamento in vista della fiera MECSPE 2019, si terrà a Catania il 4 dicembre 2018. 
L’evento offrirà numerose testimonianze di imprenditori e opinion leader, che racconteranno la propria esperienza nel processo 
di trasformazione in atto delle nuove fabbriche e si confronteranno in un talk sul futuro competitivo del manufacturing made in 
Italy. Al dibattito sarà stata affiancata la presentazione di dati territoriali dell’Osservatorio MECSPE, con le analisi congiunturali e 
previsionali delle PMI del Sud Italia e Isole appartenenti al mondo dell’elettronica, meccanica e meccatronica. 

SAVE THE DATE! 
Catania (Aula Oliveri, Cittadella Universitaria – Edificio 4 - Via Santa Sofia, 64) 

H 14.30 Registrazione e accrediti 
H 15.00 Inizio lavori  

Saluti istituzionali 
Francesco Caizzone – Presidente Digital Innovation Hub Sicilia 
Giovanni Muscato – Direttore DIEEI Catania (Dipartimento di ingegneria elettrica, elettronica, informatica) 

Presentazione dati osservatorio MECSPE focus Sud Italia e Isole 
Angelo Raciti - Professore Ingegnere Università degli Studi di Catania 
 
Presentazioni Case 4.0  
Daniele Ditta -  STMicroelectronics  
Giuseppe Pitarresi  -  Irritec spa 
Stefania Minnella – HP Italy 
 
Panel talk 
Daniele Ditta -  STMicroelectronics  
Giuseppe Pitarresi - Irritec spa 
Stefania Minnella – HP Italy 
Agostino Galluzzo – Direttore Digital Innovation Hub Sicilia 

Moderatori: 
Andrea Lodato - Capo Redattore de La Sicilia 
Pierantonio Palerma - Direttore editoriale di Selezione di Elettronica 
 
H 18.00 Aperitivo di networking 

RICHIEDI IL TUO BIGLIETTO DI INGRESSO GRATUITO, clicca qui...»  

 
Ingresso gratuito fino a riempimento sala e previo accredito. Chiusura registrazioni H 14.00 di lunedì 3 dicembre.   
Per maggiori informazioni: paola.gianderico@mypr.it tel. 02 54123452 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ftecnichenuove.mailmnsa.com%2Fnl%2Fweb%3Fh%3D2cebidu4s0e34k2r9n4ise4772%26i%3D3og%26iw%3D1%26p%3DH113145259%26prw%3D1%26s%3Dgu%26sl%3Dita%26sn%3D11jk%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eventbrite.it%252Fe%252Fbiglietti-laboratorio-mecspe-fabbrica-digitale-40-elettronica-51810794481&e=419103b4&h=162b1636&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ftecnichenuove.mailmnsa.com%2Fnl%2Fweb%3Fh%3D2s6a4rv3f0k02bcer7eg2k3bnq%26i%3D3og%26iw%3D1%26p%3DH113145257%26prw%3D1%26s%3Dgu%26sl%3Dita%26sn%3D11jk%26url%3Dmailto%253Apaola.gianderico%2540mypr.it&e=419103b4&h=67bf383a&f=n&p=y


 

L'evento é valido per il rilascio di Crediti Formativi per Ingegneri 

In corso richiesta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per l’accreditamento 
del Convegno come evento formativo.  

Per il rilascio, compilare l'apposito modulo cliccando qui 

 
 

LE PROSSIME TAPPE: 

*8 FEBBRAIO 2019  
BOLOGNA 

«TAPPA IoT  E  AI» 

28 MARZO 2019 
PARMA  

«TAPPA CONCLUSIVA» 

*date e programma aggiornati al 23/11/2018 
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